RUTA SILICON VALLEY 2025 - California

San Francisco, Estados Umdos_ﬁ

Master BIM + CoolTour
25 mayo - 1 junio 2025
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EXPERIENCIA INCLUYE:

VIAJE acompainado desde SANTIAGO de CHILE.
7 dias de Gira.

Inicio: Domingo 25 mayo — Término: Domingo 1 junio.

. 6 DIAS + 5 NOCHES en SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.

« - TICKET AEREO IDA y REGRESO.

Santiago | SAN FRANCISCO | Santiago. (Vuelo con 1 o 2 escalas).
Todos los impuestos y tasas de embarque incluidos.
INCLUYE 1 equipaje de mano - NO incluye equipaje facturado 23 kg en bodega.

*%*OPCIONAL SIN TICKET AEREO PARA VIAJEROS DEL EXTERIOR.--

« 1w HOTEL 4* 0o 3* SUPERIOR. #* % %k

Habitaciones compartidas con otros viajeros/as del grupo en base doble y/o triple.
Bafios privados en Suite. Disponibilidad de servicio a la habitacién, Wi Fi, Secador de
Pelo, TV, Aire Acondicionado, Caja de Seguridad, Teléfono, otros.

« DESAYUNO AMERICANO o BUFFET.

Desayuno completo durante toda nuestra estadia en Hotel seleccionado, Americano o
Buffet.

. UBICACION ESTRATEGICA de ALOJAMIENTO.

Los hoteles estan siempre cuidadosamente seleccionados y estratégicamente muy bien
ubicados, para aprovechar al maximo todo lo que nos ofrece la ciudad. Desde lo
cultural y turistico, y de facil acceso a movilidad (metro, buses, etc), para facilidad de
compras y esparcimiento, entre otros. A pasos de Restaurantes, Galerias de Arte,
Librerias de disefio y arquitectura, Museos y Centros Culturales, Parques y
Monumentos, Pubs, Bares y los mds variados panoramas que nos permiten
complementar la experiencia de viaje en distintas areas.




VISITA y ACTIVIDADES STANFORD UNIVERSITY.

Fundada en 1885, es una de las mads prestigiosas universidades del mundo, posicionada
numero 2 (QS World University Rankings). Ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de
lo que hoy conocemos como Silicon Valley. De sus alumnos han surgido compaiiias
globales, tales como Google, Yahoo, Hewlett-Packard, Gap, eBay, Electronic Arts, Nike o
Sun Microsystems, entre otras. Han pasado por sus aulas; Larry Page (co-fundador de
Google), Tiger Woods (Golfista), Sergey Brin (Co-fundador Google), Reed Hastings (Netflix),
Peter Thiel (PayPal y miembro Facebook), Vino Cerf (Uno de "los padres de Internet"), Milton
Friedman (Economista, ganador del Nobel), Sally Ride (fisica, Astronauta de la NASA), Kevin
Systrom (Co-fundador Instagram), Parag Agrawal (Director Twitter), entre muchos otros.

Es reconocida como una de las universidades mas comprometidas con el medio
ambiente e iniciativas sostenibles.

VISITA UNIVERSITY of CALIFORNIA (UC BERKELEY).

Una de las universidades mas prestigiosas del mundo y la universidad publica nimero 1
en Estados Unidos. Fue fundada en 1868, nacida de una visidon en la Constitucion del
Estado de una universidad que "contribuiria incluso mas que el oro de California a la
gloria y la felicidad de las generaciones futuras". Entre sus docentes y alumnos hay 107
Premios Nobel, 9 Premios Wolf, 25 Premios Turing, 20 Premios Oscar, y 11 Premios
Pulitzer, entre otros. En colaboracién con Berkeley Lab, investigadores de UC Berkeley
han descubierto mas de 16 elementos quimicos (més que cualquier otra universidad en el
mundo). Su lema; “Hagase la Luz”.

VISITA INSTALACIONES de AUTODESK.

Autodesk esta cambiando la forma en que se disefia y fabrica el mundo. Su tecnologia
abarca la arquitectura, la ingenieria, la construccion, el disefio de productos, la
fabricacion, los medios y el entretenimiento, lo que permite a los creadores resolver
desafios grandes y pequefios. Desde edificios mds ecoldgicos hasta productos mas
inteligentes y también éxitos de taquilla.

El Centro de Tecnologia Autodesk en San Francisco, celebra la innovacidn incansable y
la creencia de que se puede disefar y crear un mundo mejor para todos. Retine una red
global de lideres en innovaciodn, talleres de fabricacion basados en datos y robética,
experimentacion e investigacidn y espacios de trabajo para mostrar el poder del disefio
y el proceso de hacer realidad ideas con vision de futuro.




VISITA SILICON VALLEY.

Un paneo general, por el mayor polo de innovacién y tecnologia de EEUU.

Cuando se habla de innovacién es imposible no hablar de Silicon Valley, el ecosistema
mas pujante del mundo donde conviven algunas de las mds grandes startups y
compafias globales como Apple, Facebook, Google, HP, Uber, Linkedin, Instagram,
Netflix, Whatsapp, Microsoft, Oracle, Ames-NASA, entre muchas otras.

MEET & GREET PROFESORES y ALUMNOS.

Segun disponibilidad de profesores.

COMPLEMENTOS de |NTERES CULTURAL (libres y opcionales).

La mistica de las Experiencias CoolTour, buscan que cada participante pueda
aprovechar al maximo la oportunidad de viaje, en lo académico y/o profesional, pero
también deja espacios para sumergirnos en la esencia de la cultura local y conocer
algunos de sus principales atractivos turisticos y culturales, gastronémicos, costumbres
y panoramas locales, complementando todo, desde la arquitectura, arte, disefio y
entretencidn. Las propuestas son libres y opcionales, y entre ellas estdn; Puente
Golden Gate, Painted Ladies, Lombard Street, SF-MOMA (Frida Kahlo, Andy Warhol, etc)
Pier 39, entre otros. (Tickets Museos, no incluidos).

PANORAMAS EXTRAS de ULTIMO MINUTO.

Tanto desde BIMexpert como CoolTour, siempre estamos gestionando nuevas
actividades, encuentros, y panoramas pensados en el grupo, que podemos confirmar
incluso durante el viaje.

COORDINACION y GUIA en VIAJE PERMANENTE.

Planificador de experiencia (CoolTour) + guia de grupo en viaje (BIMexpert Chile).




TOTAL EXPERI ENCIA: * PROMOCION LANZAMIENTO!.-

USD 2.690 *TOTAL p/persona.

INSCRIPCION:

Iim.“miiuf‘ "USD S 270 = (asegura tu lugar!).

_ SALDO FINAL'“‘*
USD S 2.420.-

k

Webpay- PLUS - _ Precio NORMAL referencial: USD $ 3.490.-

‘transbank. *** TOTAL EXPERIENCIA SIN VUELO: USD $ 1.690.-

INSCRIPCION HASTA AGOTAR SOLO 12 CUPOS DISPONIBLES — CIERRE FINAL nomina viaje y pagos: 15 DE MARZO 2025.
Depdsitos | Transferencias | Débito y Crédito via WebPay Transbank.

No Incluidos: Almuerzos y Cenas. Recorridos en locomocién local y acercamientos aeropuerto / Hotel / Otros (metro, taxis o uber). Actividades complementarias opcionales (city
tours, ticket museos, otros). Acercamiento a Silicon Valley / Palo Alto, tren o bus. Seguro (compra grupal con descuento a beneficio, al cierre del proceso). Cualquier otro item NO

mencionado en “Experiencia Incluye”.

NI EIECRUEIEIE PASAPORTE + VISA (o Formulario Online “ESTA”; Visa Waiver / USD 21).




ASEGURA TU INSCRIPCION!

Sélo debes pagar el monto de “INSCRIPCION” (monto de adelanto del total del viaje), antes que
se agoten los cupos. Con esto, aseguras tu lugar.

Los cupos se agotan y la inscripcion se CIERRA al completar 12 viajeros
confirmados.

CIERRE NOMINA DE VIAJE y ULTIMO PAGO “Saldo Final”: 15 DE MARZO 2025.

PASOS:

1.- ESCRIBENOS A: cooltourdesign@gmail.com
Mencionando el interés en la Gira “RUTA SILICON VALLEY + SAN FRANCISCO 2025”,
comentando los cupos de viaje que necesites, si es mas de uno. Y en 48 horas, enviaremos

correo de confirmacion con los detalles de pago para tu inscripcidn al viaje.

2.A - PAGOS Desde Chile.
VIA Transferencia / Depésito BCl / WEBPAY de TRANSBANK. R S

Las opciones mas convenientes, simples y seguras tanto para quien paga, como para nosotros. AL A T
Podras elegir la forma que mads se adapte a tus necesidades, ya sea desde la comodidad de una
transferencia desde tu cuenta bancaria o la rapidez y la posibilidad de pagar en cuotas
mediante la plataforma online WebPay de Transbank.

2.B - PAGOS Desde Fuera de Chile.
ViA PAYPAL / Transferencia Bancaria INTERNACIONAL (cédigo SWIFT) /
Western Union / Otros.

NOTA: Existen 2 dias habiles para efectuar el depdsito de INSCRIPCION, desde nuestra
respuesta a correo de solicitud de inscripcidn. (Sugerimos escribirnos una vez seguros de
realizar el pago). En caso de no efectuar el pago dentro del plazo, el cupo queda liberado para
quien esté en lista de espera y/o requiera un lugar para sumarse al viaje.



mailto:cooltourdesign@gmail.com

NOTAS FINALES: B » . #
Las fechas de viaje pueden sufrir modificaciones, manteniendo la e El monto de “INSCRIPCION” una vez cancelado no es reembolsable (bajo
proporcionalidad total de dias de viaje. También se podria desplazar en ninguna excepcion). Apenas es recibido es ocupado para concepto de pago de
HASTA 48 horas, el inicio y término del viaje, segun itinerario de aerolineas. reservas del grupo y todo lo asociado a la gira, lo que nos imposibilita

| B

Por el punto anterior; Se recomienda no gestionar permisos de trabajo,

- .y responder EOI’ este item en caso de no poder viajar posteriormente.
L — b .‘ ’ i e .
e EI“SALDO FINAL” es reembolsable en su totalidad o parcial. Segun siguiente

reservas de vuelos (viajeros exterior) u otros de similar naturaleza, hasta

esquema; Hasta 90 dias del viaje, el 100%. Hasta 60 dias antes del viaje el
50%. Desde 59 dias hasta 30 dias antes del viaje, el 10%. Desde 29 dias antes

del viaje, hasta el dia de viaje, no existe reembolso.

Itinerario, vuelos, actividades y todo lo asociado al viaje pueden sufrir

tener la fecha de viaje confirmada (una vez el grupo esté conformado en su

totalidad y las inscripciones cerradas).
[ Nl Sa

EI ITINERARIO final de actividades diarias, sera enviado al correo de cada

inscrito/a, 7 dias aprox. antes del viaje.
1 modificaciones sin previo aviso, ajenos a la voluntad de la organizacién.
El viaje queda sujeto a variacidn tarifaria; segun fechas de inscripcién y valor I:li W v, W2 e

-
ey

dodlar. e Ladisposicion en habitaciones, es dobles y/o triples, a compartir con otros I

Bqe)

Facilidades de pago: Via deposito o transferencias y tarjetas de crédito y/o

integrantes del grupo de viaje. La acomodacion es ordenada por afinidad,

género y/o edades. La posibilidad de solicitar una habitacién privada, tiene un

débito via WebPay de Transbank (hasta 6 o0 mas cuotas, sin intereses, segin costo extra adicional (95 USD aprox p/noche)

oY U5 N TR M ¥
La comunicacion dentro del grupo de viaje es siempre en espafiol, no
obstante algunas de las actividades en San Francisco se desarrollan en inglés.

| No es excluyente eI no saber mglesI para viajar.

queda sujeto a dispnibilidad.

convenio personal con entidad bancaria emisora de tarjetas).
4| DN B N

Pasaporte, Visa o “ESTA”, dineros y documentacion personal, antes y durante gg

el viaje, son de responsabilidad individual y no de la organizacion del viaje.

Seguros y/u otros de similar naturaleza, se podran gestlonar oMo grupo.
= __:_*;; g j
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cooltourdesign@gmail.com +569 91899325 (Whatsapp Cristian) | contacto@bimexpert.cl +569 88276598 (Whatsapp Danny - Master BIM)
facebook.com/cooltourdesign | facebook.com/bimexpertcl

BIM MASTER BIM

Arqulteclura | Ingenieria | Construccién

www.bimexpert.cl e EC F(1) T —

Experiencias Memorables + Diseio y Arquitectura. Promueve la responsabilidad social, el intercambio cultural y la asociatividad.
CHILE www.cooltourdesign.cl | ARGENTINA www.cooltourdesign.com.ar | PERU www.cooltourdesign.pe
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